
国机精工股份有限公司投资者关系活动记录表 

编号：2023—010 

投资者关系 

活动类别 

√特定对象调研     □分析师会议 

□媒体采访         □业绩说明会 

□新闻发布会       □路演活动 

□现场参观         □其他  

参与单位名称

及人员姓名 

2023 年 11 月 28 日：中原证券 薛保谦；德邦证券 完颜尚文 

2023 年 11 月 29 日：中信证券 刘海博；南方基金 张延闽； 

富国基金 崔宇 

时间 2023 年 11 月 28 日、11 月 29 日 

地点 公司办公室 

形式 现场 

上市公司接待

人员姓名 

董事会秘书：赵祥功先生 

证券事务助理：冯祺琨女士 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

1、问：公司轴承产品情况？ 

答：公司轴承产品按应用领域可分为三部分：一是精密特

种轴承；二是应用于机床领域的精密轴承；三是包括风电轴承

在内的重型机械轴承。精密特种轴承主要应用于航天航空等领

域，在航天轴承方面，公司在我国具有突出优势，典型应用包

括卫星、空间站、探月及火星探测工程等，低轨卫星的发展会

为公司带来新的发展机会。在风电轴承方面，风电主轴轴承是

公司主要发展方向。 

2.问：超硬材料磨具产品类别及占比？ 

答：超硬材料磨具下游应用领域主要有半导体、汽车、工磨

具、LED、制冷等，其中半导体领域用产品占比约 50%，其他领

域用产品占比约 50%。在半导体领域，公司全资子公司郑州三磨

所提供的产品主要有超薄切割砂轮、划片刀、减薄砂轮、倒边砂

轮、陶瓷载盘、CMP 抛光液、金刚石研磨液等。 

3.问：公司半导体应用领域用的超硬材料磨具今年业绩表



现？ 

答：公司半导体应用领域用的超硬材料磨具销售收入自第二

季度开始逐渐恢复，同时得益于第三代半导体材料碳化硅的加工

工具的增长，2023 年前三季度，半导体应用领域用的超硬材料磨

具销售收入与去年同期比已实现微幅增长。 

4.问：未来几年，发展前景和利润贡献比较大的业务有哪

些？ 

答：一是精密特种轴承业务，随着我国航天以及国防事业的

发展，有望持续拉动该部分业务的增长；二是超硬材料磨具业务，

较为看好在半导体封装领域进一步发展的机会；三是 MPCVD 法

生产大单晶（多晶）金刚石业务，如果该部分业务的应用场景在

未来逐步落地，将为整个金刚石行业的发展开辟新的较为广阔的

发展空间。金刚石具有包括力学、光学、电学、声学和化学在内

的许许多多其他材料无法比拟的优异性能，目前在工业上主要是

利用了金刚石的力学性能，其他方面性能的应用国内外都在不断

研究和探索。综合目前进展看，大单晶（多晶）金刚石业务方面，

第一阶段产品为宝石级大单晶，当前已商业化；第二阶段产品是

散热材料、光学窗口片等，该阶段的产品有望在未来 2-3 年实现

商业化；第三阶段半导体材料是远期规划。 

5.问：六面顶压机今年的情况？ 

答：由于超硬材料行业周期性和培育钻石行业波动，六面顶

压机销售收入与同期相比有一定的下滑。 

6.问：公司贸易业务的收入规划？ 

答：贸易业务的主要承担主体是公司全资子公司中机合作，

中机合作系成立于 1981 年的我国磨料磨具行业专门进行进出口

贸易的公司，贸易是该公司的主营业务。根据目前的发展状况和

战略发展要求，中机合作未来将聚焦主业、转型发展、控制业务

规模，在其三类业务中（第一类业务是自有产品的国际销售，第

二类业务是公司所在业务领域的贸易业务，第三类业务为其他贸



易业务），重点发展第一类业务，有序开展第二类业务，严格控

制第三类业务。 

关于本次活动

是否涉及应披

露重大信息的

说明 

否 

活动过程中所

使用的演示文

稿、提供的文

档等附件（如

有，可作为附

件） 

无 

 


